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Beschreibung: OICP-Bediengehäuse mit Tiefenaufbauprofilen. 
Es vergrößert die Tiefe des OICP-Paneels um 55 mm.

Material: Gehäuse und Aufbauprofile : Al Mg Si05. Ecken: Al Si12.

Schutzart: Entspricht IP 65.

Oberfläche: Gehäuse, Aufbauprofile und Rückwand: anodisiertes Aluminium. Ecken: RAL 7016.

Verpackungseinheit: OICP-Bediengehäuse mit Rückwand, 
Tiefenaufbauprofilen, externen Scharnieren und Schließsystem.

Für Schaltschrank

H B T Artikelnr.
309 525 55+200 OIDES305205
345 395 55+200 OIDES343905
354 525 55+200 OIDES355205
398 525 55+200 OIDES395205
415 470 55+200 OIDES414705
495 542 55+200 OIDES495405


